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ANEXO V

   

En el marco del procedimiento de la Licitación Pública Internacional Nº 23/2023

cuyo objeto es la “Adquisición de Tarjetas de Policarbonato con Chip dual y

sin chip para el Documento Nacional de Identidad con destino a la Dirección

Nacional de Identificación Civil de acuerdo a las especificaciones técnicas

surgen de los Anexos II y III del presente pliego”, se informa que: 

Consulta:

Nuestra representada quiere consultar si es posible obtener directamente del

Ministerio, una imagen del documento (anverso y reverso) con el fin de evaluar

el diseño y las especificaciones solicitadas en los distintos anexos del Pliego.

Vale informarles que la empresa aún no ha comprado el pliego, pero es interés

de la misma analizar previamente las condiciones solicitadas y proceder en

base a ello.

Respuesta:

Ver Anexo de ACLARACIÓN Nº 1.

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/documentacion-tecnica-cedula-identidad-chip/documentacion-tecnica-4

